Formularul ofertei (F3.1)

Data depunerii ofertei: 06 decembrie 2025
Licitatia Nr.: 21516572

Invitatie la licitatia Nr.: 21516572
Alternativa Nr.: 21516572

Catre:

IP Gimnaziul,,Olimp” s.Puhaceni r.Anenii Noi

iI..Schiopu Ludmila” declari ci:

a)

b)

2

Au fost examinate si nu exista rezervari fatd de documentele de atribuire, inclusiv

modificarile nr. nu au avut loc modificari

I1..Schiopu Ludmila” se angajeaza sa furnizeze/presteze, in conformitate cu documentele

de atribuire si conditiile stipulate in specificatiile tehnice si pret, urmatoarele bunuri si/sau

servicii produse alimentare.

Suma totala a ofertei fara TV A constituie:

333831,56lei(trei sute treizeci si trei mii opt sute treizeci si unu lei,56 bani) MDL.

Suma totala a ofertei cu TV A constituie:

388208,20lei(trei sute optzeci si opt mii lei doua sute opt lei,20bani) MDL.

Prezenta oferta va ramine valabild pentru perioada de timp specificatd in FDA4.8.,
incepind cu data-limita pentru depunerea ofertei, in conformitate cu FDAS.2., va ramine
obligatorie si va putea fi acceptatd In orice moment pina la expirarea acestei perioade;

In cazul acceptirii prezentei oferte, 1I,,Schiopu Ludmila” se angajeaza s obtini o

Garantie de buna executie In conformitate cu FDA7, pentru executarea corespunzatoare a
contractului de achizitie publica.

Nu sintem in nici un conflict de interese, in conformitate cu punctul IPO5.4.

Compania semnatard, afiliatii sau sucursalele sale, inclusiv fiecare partener sau
subcontractor ce fac parte din contract, nu au fost declarate neeligibile in baza prevederilor
legislatiei in vigoare sau a regulamentelor cu incidenta in domeniul achizitiilor publice, in

conformitate cu punctul IPOS.5.

Semnat: L.S.

Nume:

Schiopu Ludmila

In calitate de: director

Ofertantul: iL,Schiopu Ludmila”

Adresa: or.Causeni, str.Jurii Gagarin 54/A
Data: “06” decembrie 2025

Digitally signed by Schiopu Ludmila
Date: 2025.12.06 16:10:28 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
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